Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Obudowa podtynkowa Mini Pragma
Mini Pragma IP40 MIP-1-8-PT-P
drzwi biate 1 rzad 8 modutow/rzad

MIP22108

Parametry podstawowe

Gama produktow Resi9
Nazwa produktu Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu Obudowa

Typ obudowy

Obudowa modutowa

Nb of 18 mm modules per row 8
Nb of horizontal rows 1
Type of door Petny

Szeroko$é Sciana: 198 mm
Zewnetrzna: 222 mm

Wysokosé Sciana: 228 mm
Zewnetrzna: 252 mm

Gtebokosé Zewnetrzna : 18 mm

Sciana : 80 mm
Catkowity : 98 mm

Parametry uzupetniajagce

Montaz obudowy Podtynkowy
Szeroko$¢ w modutach 9 mm 16
Catkowita liczba modutow 18 mm 8§

Prad znamionowy [In] 63 A

Rodzaj szyny

35 mm asymetryczna szyna

Opis pltyty montazowej

Bez ptyty montazowej

Wprowadzenie kablowe

Wstepnie nacigte otwory

Zaciski

Uziemiajace / neutralne

llo$¢ zaciskow

1 Uziemiajgce (Przykrecony)Z8 wyjscia
1 Neutralne (Przykrgcony)Z8 wyjscia

Wyprowadzenia bloku
rozdzielczego

1 x 16 mm? Dla Uziemiajace
1 x 16 mm? Dla Neutralne

3 x 6 mm? Dla Uziemiajace
3 x 6 mm? Dla Neutralne

4 x 10 mm? Dla Uziemiajace
4 x 10 mm? Dla Neutralne

Materiat obudowy

Cze$c¢ tylna: plastik techniczny
Drzwi: plastik techniczny
Ptyta czotowa: plastik techniczny

Glebokos¢ wewnetrzna

76 mm

Kolor
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Drzwi: Biaty (RAL 9003)
Plyta czotowa: Biaty (RAL 9003)

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Segment rynku

Srodowisko pracy

Mate obiekty handlowe

Budynki mieszkalne

Normy IEC 60670-1
IEC 60670-24

Znak jakosci IMQ

Odpornosc ogniowa Drzwi: 650 °C

Czesé tylna: 650 °C

Ptyta czotowa: 650 °C

Stopien ochrony IP IP40
Stopien ochrony IK IKO7
Temperatura otoczenia dla pracy  -25...60 °C

urzadzenia

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 9,700 cm
Szerokos¢ opakowania 1 22,200 cm
Dtugos¢ opakowania 1 25,200 cm
Waga opakowania 1 620,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1

llos¢ jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokos¢ opakowania 2 52,000 cm
Szerokos¢é opakowania 2 30,000 cm
Dtugos¢ opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 7,700 kg
Jednostka miary opakowania 3 P12

llo$¢ jednostek w opakowaniu 3 160
Wysokos¢ opakowania 3 120,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 3 80,000 cm
Dtugos¢ opakowania 3 120,000 cm
Waga opakowania 3 112,800 kg
Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesigcach) 18

Scfén

eider

Electric
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Y .
'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,

materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use

Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko
Catkowity $lad weglowy w catym cyklu zycia
Slad weglowy fazy produkcji [A1-A3]
Slad weglowy fazy dystrybucji [A4]
Slad weglowy fazy instalacji [A5]
Slad weglowy fazy uzytkowania [B2, B3, B4, B6]
Slad weglowy fazy konca zycia [C1-C4]

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko

Use Better

18 kg CO2 eq.

16 kg CO2 eq.

0.1 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

0 kg CO2 eq.

2 kg CO2 eq.

Srodowiskowy profil produktu

< Materialy i opakowania

Sredni procent zawartosci tworzyw sztucznych pochodzacych
z recyklingu

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu
Opakowanie bez tworzywa sztucznego

Numer SCIP

Dyrektywa RoHS UE

Rozporzadzenie REACh

Use Longer

60 %

Tak

Nie

5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

Zgodny z przepisami o wytaczeniu

Referencja zawiera SVHC powyzej wartosci progowej

© Wydtuzenie zywotnosci

Naprawa Nie
Use Again
O Przepakowanie i regeneracja

Potencjat recyklingu, w % 15

Kulisto$¢ — profil

Odbior
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Nie sg wymagane zadne specjalne operacje zwigzane z
recyklingiem

Tak

ider 3
Electric
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2503017EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2503017EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MIP22108_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MIP22108_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MIP22108_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MIP22108_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
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Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures
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Resi9 MP - Dimensions

Flus h mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4,6, 8,12, 18 modules

4 Lifels ®n | Schneider
PElectric
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Image of product in real life situation

Resi9 MP

Flus h mounting enclosures
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